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Das Unternehmen  LASER COMPONENTS hat sich auf die Entwicklung, Herstellung sowie den Vertrieb von 
Komponenten und Dienstleistungen für die Lasertechnik und Optoelektronik spezialisiert.  
Seit 1982 steht das Unternehmen seinen Kunden mit Verkaufsniederlassungen in fünf 
 Ländern zur Verfügung. Die Eigenproduktion an verschiedenen Standorten in Deutschland, 
 Kanada und den USA wird seit 1986 verfolgt und macht etwa die Hälfte des Umsatzes 
aus. Derzeit beschäftigt das Familienunternehmen weltweit über 220 Mitarbeiter.
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Leistungen bis zu 300 mW

Leistungsstarke UVB-LEDs für die Fluoreszenzmikroskopie

LG Innotek erhöht kontinuierlich die Leistung seiner UV-LEDs. Bei LASER COMPONENTS 
sind jetzt LEDs mit der UVB-Wellenlänge 305 nm erhältlich, die 110 mW Leistung aus 
einem Einzelemitter erreichen. Neben der Single-Chip-Baureihe 6060 ist auch die Serie 
6868 verfügbar, bei der vier Dioden in einem Gehäuse integriert sind. Gemeinsam liefern 
sie Leistungen von 300 mW und mehr. LEDs mit denselben Leistungen gibt es auch für die 
UVC-Wellenlänge 278 nm.

UV-Strahlen regen Fluoreszenz an und bilden damit die Grundlage für viele Analyseverfah-
ren in der Fluoreszenzmikroskopie. Dabei lösen UV-LEDs zunehmend die Quecksilberdampf-
lampen als Strahlungsquellen ab. Die Vorteile liegen auf der Hand: LEDs sind klein, langle-
big, benötigen keine langen Aufwärmphasen, kommen ohne aufwendige Vorschaltgeräte 
aus und müssen nicht in explosionssichere Gehäuse eingebaut werden. Mit kontinuierlich 
wachsender Leistung werden die UV-LEDs daher für immer mehr Einsatzbereiche attraktiv.
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